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Usinage laser ultrarapide
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Problemes

Complexité /  Fiabilité
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ADur ®e d 6 i mpcentaisd de os
A Puissance créte : centaine de kW
A Irradiance créte : centaine de GW/cm?

ALongueur d 610664 dneet 532 nm
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Avantages

A Qualité du micro-usinage

A Conception simple

A Durée de vie et fiabilité

APri x doédacquisition
ACo%t doutilisati on
A Maintenance réduite

A Taille, poids
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